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Parametry

typ materiału: Standard FR4 TG130

grubość bazowa (po prasowaniu) 1,517 mm

końcowa grubość PCB: 1.69 mm ±0.16 mm

grubość miedzi:

warstwy zewnętrzne (grubość bazowa bez metalizacji): 18 µm  

warstwy wewnętrzne (grubość końcowa): 35 µm  / 35 µm  / 35 µm  / 35 µm  / 35 µm  / 35 µm  / 35 µm  / 35 µm  / 35 µm  / 35 µm  

116,8 µm    prepregi

Budowa dla obwodu 12-warstwowego
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